L otoberflachen

Oberflache
HAL bleifrei
chem. Sn

chem. Ni/au

*Reinzinn, coulommetrische gemessen

* mit plugged Via (IPC4761 Ill-a)

Material

Sn/Cu/Ni 99, 3/0, 6/0,1

Sn

Ni/Au

Schichtdicke

1-40pm

> Tum*

Ni > 3pm, Au > 0,05pm

SO/

LeiterplattenTechnologie

Lagerfahigkeit

12 Monate

9**/12 Monate

12 Monate
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